Gruppe

Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Beschreibung

Hauptmerkmale
Produktbeschreibung

Produkttyp
Packungsinhalt

Kompatibilitat

Kdhlermaterial
Geblaseanzahl
Lafterdurchmesser
Geblasehohe
Lufterlager
Drehgeschwindigkeit
Luftstrom
Gerauschpegel
Gewicht

Thermaltake Water 3.0 360 - ARGB
Sync Edition - Prozessor-
FlUssigkeitskuhlsystem - (far:
LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3,
LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2,
LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4,
LGA2066, LGA1200)

Kupfer - 120 mm
Kahler
Thermaltake
CL-W234-PL12SW-A
4711246875692

Thermaltake Water 3.0 360 - ARGB Sync Edition - Prozessor-
Flussigkeitskihlsystem - (fur: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155,
AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066,
LGA1200) - Kupfer - 120 mm

Thermaltake Water 3.0 360 - ARGB Sync Edition - Prozessor-
FlUssigkeitskuhlsystem

Prozessor-Flussigkeitskthlsystem
ARGB-Controller

LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,
LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, LGA1200 Socket

Kupfer

Dreifach

120 mm

25 mm
Hydrauliklager
500-1500 U/Min
(56,45 CFM)
25.8 dBA
2.25kg



lImconex

Ausfuhrliche Details

Allgemein
Produkttyp Prozessor-Flussigkeitskthlsystem
Packungsinhalt ARGB-Controller
Gewicht 2.25kg
Kuhlkorper und Lifter
Kompatibel mit LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3,

LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2,
LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066
Socket, LGA1200 Socket

Kdhlermaterial Kupfer
Heatsink-Abmessungen 394 mm x 120 mm x 27 mm
Geblaseanzahl 3

Lafterdurchmesser 120 mm

Geblasehodhe 25mm

Lufterlager Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit 500-1500 U/Min

Luftstrom (56,45 CFM)

Luftdruck 1.59 mm

Gerauschpegel 25.8 dBA



